
重庆市梁平区科学技术局
关于2024年度梁平区市级引导区县科技发展

专项资金拟立项项目（第二批）的公示
按照《重庆市级引导区县科技发展专项资金管理办法（试行）》（渝科局发〔2021〕151号）》《重庆市科研项目管理办法》（渝科局发〔2023〕35号）《2024年度梁平区市级引导区县科技发展专项资金实施方案》（梁科局发〔2025〕3号），区科技局组织实施了2024年度梁平区市级引导区县科技发展专项资金项目（第二批）相关工作。经企业自主申报、专家评审和区科技局党组会审议通过，2024年度梁平区市级引导区县科技发展专项资金拟立项项目（第二批）3项，现予以公示（详见附件）；公示时间为2025年5月30日至6月6日。

公示期内，任何单位和个人对公示内容持有异议的，请实名提出书面反映说明理由，单位需加盖公章、个人需签名并提供联系方式；反映情况必须客观真实，超出公示期的异议不予受理。

联 系 人：罗朝聪、朱铜印 
联系电话：（023）53366255

地   址：重庆市梁平区双桂街道高新区管委会五楼510办公室（区科技局创新发展科）
附件：2024年度梁平区市级引导区县科技发展专项资金拟

立项项目（第二批）清单
重庆市梁平区科学技术局

2025年5月29日 

附件

2024年度梁平区市级引导区县科技发展专项

资金拟立项项目（第二批）清单

	序号
	项目名称
	申报单位
	资助金额

（万元）
	项目负责人

	1
	智能温控泳装模块化架构

创新设计及产业化项目
	重庆市戏水族服饰科技有限公司
	30
	刘德森

	2
	智能化公路护栏抢修作业车的研发
	重庆渝工科技有限公司
	20
	李玉奎

	3
	中天晶瓷·超耐热砂锅科技研发及产业化项目
	重庆中天陶瓷有限公司
	20
	兰春燕


